2023年富芯校园招聘招聘简章
1、 公司介绍
杭州富芯半导体有限公司成立于2019年，主要从事高性能模拟芯片的生产制造。富芯项目总投资金额400亿元，座落于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区，总占地约700亩，分两期建成。富芯项目是浙江省超大型产业重点项目，也是浙江省首条12吋晶圆生产线。项目一期投资金额180亿元，建设全球领先的12吋高性能模拟芯片生产线，规划产能5万片/月，达产后将是国内汽车电子、5G通信、云计算、人工智能等领域重要的高性能模拟芯片生产基地。
2、 招聘岗位及需求
[image: ]
3、 招聘流程
简历投递—简历筛选—人才测评—技术面试—HR面试—Offer
4、 福利待遇
1、有竞争力的薪酬：14薪+年终奖金
2、现金补贴：生活补贴、人才补贴、项目奖金等
3、员工持股计划：创业原始股
4、保险福利：六险一金+家属商业医疗保险计划、年度体检
5、生活保障：餐补、班车、免费停车场等
6、个人发展： “芯启航”+导师1v1培养
7、假期：法定假期+公司福利假期
8、团队活动：年度旅游、生日会、民主生活会、联谊会、各类协会（羽毛球、篮球、足球、摄影、电竞）等
更多福利等你来解锁~~~

5、 简历投递方式
1、 关注微信公众号“富芯半导体，选择“校园招聘”，一键投递；
2、 扫描网申二维码进行投递；
3、 PC端投递地址：
邮箱投递：
方女士：Cathy_Fang@fullsemitech.com
来先生：leisen.lai@fullsemitech.com
电话：
方女士：18905817211（微信同）
来先生：18905817702
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类别 职位 人数 学历要求 专业

工艺整合工程师

2 硕士及以上

微电子、电子、材料、化学、物理、光学等专业

良率提升工程师

1 本科及以上

理工类

电性测试工程师

1 本科及以上

电子信息工程

产品流程管理工程师

1 本科及以上

理工类

光刻工艺工程师 2

硕士及以上

微电子、电子、材料、化学、物理、光学等专业

光刻设备工程师 9

本科及以上

电子、电气、过程装备、机械、机电、自动化等专业

蚀刻工艺工程师 6

硕士及以上

微电子、电子、材料、化学、物理、光学等专业

蚀刻设备工程师 18

本科及以上

电子、电气、过程装备、机械、机电、自动化等专业

薄膜工艺工程师 9

硕士及以上

微电子、电子、材料、化学、物理、光学等专业

薄膜设备工程师 9

本科及以上

电子、电气、过程装备、机械、机电、自动化等专业

扩散工艺工程师 8

硕士及以上

微电子、电子、材料、化学、物理、光学等专业

扩散设备工程师 12

本科及以上

电子、电气、过程装备、机械、机电、自动化等专业

机械工程师 4 本科及以上 机电工程，暖通、空调无尘室、热能与动力工程等专业

电力工程师 1 本科及以上 电气工程自动化、机电工程相关

水处理工程师 2 本科及以上 环境工程、环境科学、给排水工程、化学类及化学工程、电气自动化

二次配工程师 1 本科及以上 机械制造，电工电子，给排水及化工化学

预算管控 3

硕士及以上

理工科、管理类

MES工程师 2

本科及以上

计算机相关专业

自动化(EAP)工程师 2

本科及以上

计算机相关专业

系统运维工程师 1

本科及以上

计算机相关专业

网络工程师 1

本科及以上

计算机相关专业

大数据工程师 2

本科及以上

计算机相关专业

ERP工程师 2

本科及以上

计算机相关专业

信息安全工程师 1

本科及以上

计算机相关专业

工程运营类

运营支持类


